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SDK montagesystem for tagpap

SDK har ved firmaet Rambgll faet udarbejdet montagevejledning for vort montagesystem for
tagpaptag uden penetrering af tagmembran.

Skinnen er fremstillet af aluminium legering 6063 segvandsbestandig.

Der er undersogt punktmontering af skinner under modulklemmer. Dette for at undersege om
der kan optimeres pa skinneforbrug.

Konklusion:

Ved anvendelse af punktmontering skal hvert panel beregnes for sig, hvilket betyder at der skal
anvendes mere materiale og der stilles samtidig hgjere krav til montageforberedelse. Vi vaelger
derfor at vurdere denne metode mindre rationel.

Derefter blev der foretaget beregninger hvor skinner er gennemgaende over fladen, eventuelt
samlet med lasker ved skinnesamlinger.

Her er der arbejdet med enten tagparallel eller vinklet montage af solpaneler, pd sével varmt
som koldt tagpaptag.

Der er foretaget et antal udtraeksprover, for fremstilling af beregningsdata.

Disse data er efterfolgende anvendt med en sikkerhedsfaktor pa ca 300%

Der er taget stilling til temperaturforhold idet forventet maksimumtemperatur pa svejseomradet
er ansat til 80 gr cel.

Mellem skinner og den underliggende tagpap forventes vandansamlinger specielt pé flade tage,
pa skra tage anbefales at montere skinner i faldretning.

Disse vandansamlinger vil fryse til i og dermed lofte skinnerne ud fra tagpappet. Denne
beveagelse vil vere op til 0.1 mm pé skra tage og op til 1 mm hvor dreenhvelving under skinnen
er vandfyldt pa flade tage.

Efter 3 ars erfaring med systemet har vi ikke kunnet konstatere problemer i denne forbindelse.
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2T Aluminum C34E & 6060 Sapa:

Sapa Industrial Extrusions

Understanding Extruded Aluminum Allovs

Alloy C34E, is a special 5063 alloy grade with a lower magnesium content for Nocolok brazing
applications. Alloy 6060 has characteriztics similar te G063 and C34E but with a slishtly
different alloy chemistry. The wetting charactenistics using Nocolok brazing pastes can be
mfluenced with higher mapnesium level alloys. A special prade of 5063 was developed by Sapa
Industrial Extrusions, desiznated C34E alloy, to Improve Neocolok brazing performance. G060
alloy is alse a lower Mg level Sxxx alloy that can be considering as an alternative to G063 for
Wocolok brazing applications. For mpreoved machmability of C34E extousions are generally
supplied in the -T§ temper condiden whils 060 extrosion are supplied in a TS1 temper
condition, both of which and meet the same minimum mechanical properties as 804§3-T4.

Mechanical Propertdes
Tensile Yield Elongation
K5I K5I L]
C34E - T4, thickness 0.125 to 1.000 nches
Minimum 300 =0 10.0
060 — T6l, thickness 0.125 to 1.00:) inches
Minimum 300 S0 10.0
063 - T6, thickpess 0.125 to 1.000 inches
Migimum ~ 30.0 250 100

Chemical Compaosition (weight percent):

Element 5i Fe Co Mm Mg Cr In Ti Others Aluminnm

Each Total
C34E Alloy
Min 30 - - - A5 - - - - - -
Max i 35 10 1w S0 W0 I 10 045 15 FRemainder
G060 Alloy
Min A0 10 - - 35 - - - - - -
Max ] 35 10 10 & 05 135 10 05 13 Femaindsr
6063 Alloy
Min a0 - - - A5 - - - - - -

Max 6 3 w0 10 29 o0 1w 10 05 13 Remainder
50463-T6 and 5060-T61 alloy tempers are designated m ASTM B 221 specification.

Machinability:
Machinability tests have indicated C34E-T6 and 60450-T61 alloys are comparable o 5063-T4

alloy. I-hghspaedma:hmmg techniques and the use of chip breakers are recommended to
enhance machmability and manage chip formation.
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